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특허청구의 범위

청구항 1 

패치 타입 온도 감응형 고분자를 이용한 스마트 고열 치료제.

명 세 서

기 술 분 야

본 발명은 패치 타입 온도 감응형 고분자를 이용한 스마트 고열 치료제 기술에 관한 것이다.[0001]

본 발명과 관련한 참고적 설명을 위해, 다음의 논문의 내용이 본 명세서에 포함(incorporate)된다.[0002]

- Frederic Eeckman et al. International Journal of Pharmaceutics. 2002, 241, 113-125[0003]

발명의 내용

최근, 외부 자극 반응들이 (온도, pH, 효소) 약물을 효과적으로 방출시키는데 이용될 수 있다. 특히 온도 감[0004]

응성  고분자,  예를들어  poly(N-isopropylacrylamide)  (PNIPAAm)  같은  고분자는  LCST  (lower  critical

solution  temperature)  32℃에서 상전이를 가지며 수용성이다. PNIPAAm은 LCST  이하에서는 물에 용해되며,

LCST 이상에서는 소수성의 특성을 갖는다.  따라서, PNIPAAm을 포함하는 다양한 블록 공중합체를 이용하여 온

도 감응성 미셀을 형성하고, 이렇게 형성된 미셀은 환자의 열 상태에 따라 고열 치료제를 효과적으로 방출할

수 있는 스마트 고열 치료제로서 이용이 가능하다. 일반적으로 환자의 열 상태는 변동이 심하며, 과잉 투여를

하지 않고는 약물 투여를 조절하기가 어렵다. 우리는 이러한 문제를 패치 타입의 온도 감응성 약물 방출을 통

해 해결할 수 있다. 

일반적으로 환자의 열 상태는 변동이 심하며, 과잉 투여를 하지 않고는 약물 투여를 조절하기가 어렵다. 따라[0005]

서, 우리는 이러한 문제를 온도 감응성 나노 물질을 이용한 패치 타입의 온도 감응성 약물 방출을 통해서 해

결할 수 있다.

일반적으로 환자의 열 상태는 변동이 심하며, 과잉 투여를 하지 않고는 약물 투여를 조절하기가 어렵다. 따라[0006]

서, 우리는 이러한 문제를 온도 감응성 나노 물질을 이용한 패치 타입의 온도 감응성 약물 방출을 통해서 해

결 할 수 있다.

<발명의 새로운 점의 일례>[0007]

패치 타입의 온도 감응성 고분자를 이용한 스마트 열 조절에 기반한 나노 물질[0008]

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

<발명의 내용>[0009]

- 약물 담지를 위한 패치 타입의 PNIPAAm 구조[0010]

- 소수성의 poly(methyl methacrylate)과 PNIPAAm의 결합은 약물의 서방출을 증대시킴.[0011]
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- 패치 타입의 온도 감응성 고분자를 통한 환자 상태 맞춤형 스마트 약물 방출 시스템[0012]

[0013]
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